Soutenance de thése Pierric GUEGUEN

Vous étes convié a la soutenance de thése de Pierric Gueguen,
intitulée « Etude des mécanismes mis en jeu dans le collage
direct du cuivre. Application a I'intégration 3D des circuits ».

Cette these a été effectuée au sein du Laboratoire de Transfert
de Films et de Circuits (LTFC) du CEA-LETI-MINATEC et en

collaboration avec 'IMEP-LAHC.

La soutenance publique aura lieu le mercredi 29 Septembre
a 10h30, a 'amphithéatre des séminaires du CNRS (2eme étage
du batiment administratif) sur le site du I'Institut Néel (polygone

scientifique), au 25 rue des Martyrs a Grenoble.

Un pot suivra la soutenance a la Maison des Magistéres, en
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